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Abstract (en)
A shuttering board (1) for producing concrete and reinforced concrete components, comprises a core (3) that contains wood components, a front
face (5), a rear face (7) and a HMPP layer (11,13) attached to one of the faces. The HMPP layer has a breakage expansion of at least 4% and/or a
Charpy strength of at least 10kdJ/mm2 at 230C in the longitudinal direction.

Abstract (de)
Es wird eine Schalungsplatte (1) bereitgestellt, umfassend einen plattenférmigen Kern (3), der eine vordere (5) und eine hintere (7) Seitenflache
besitzt, und zumindest eine Schicht aus HMPP (11,13), die zumindest an einer Seitenflache des plattenférmigen Kerns angebracht ist. Um eine
verbesserte Nagelbarkeit der Schalungsplatte (1) zu erzielen, weist die mindestens eine HMPP-Schicht (11; 13) eine Bruchdehnung von zumindest
4,0% und/oder eine Charpy-Kerbschlagzahigkeit bei +23°C von zumindest 10 kdJ/mm<2> in der longitudinalen Richtung auf. Diese Schalungsplatte
besitzt im Vergleich zu herkdémmlichen Schalungsplatten eine verbesserte Nagelbarkeit bei hoher Lebensdauer. <IMAGE>
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